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Uktadanie ptytek na krytycznych

podiozach

W przypadku klejenia ptytek ce-
ramicznych wybdér technologii
zalezy od rodzaju i jakosci pod-
toza. Szczegdlnej uwagi wyma-
gaja podfoza krytyczne. Z kry-
tycznymi podtozami mamy do
czynienia w przypadku np. sta-
rych podtég drewnianych, piyt
wiérowych, podfozy miesza-
nych, mtodego betonu lub spe-
kanego jastrychu. Klejenie pty-
tek bezposrednio na podtozach
krytycznych moze doprowadzi¢

Plyta OSB lub wiérowa

Krytyczne podioza

do ich szybkiego spekania.
Stosowanie w tych przypadkach
ptyt ttumigco-kompensujacych
zmniejsza naprezenia poziome,
przenoszone z podfoza na okfa-
dzine ceramiczna (kompensacja
naprezen). Nalezy réwniez
uwzgledni¢ wysokie wymaga-
nia dotyczace hafasu, okreslone
m.in. w normie DIN 4109
.Ochrona  przed hatasem
w budownictwie nadziemnym®”,
ktore odgrywaja duza role

Stare podfogi drewniane

Podfoze mieszane

przede wszystkim w przypadku
mieszkan znajdujgcych sie jed-
no nad drugim. Szczegdlnie
wazne jest przestrzeganie obo-
wigzujacych norm dotyczacych
ochrony przez hatasem powo-
dowanym przez tzw. efekty kro-
kowe uwzgledniajgc podczas
remontéw starych budynkdw.

Stara okfadzina z ptytek



Rozwigzanie dla wszystkich podiozy

System z plyta tlumiaco-
-kompensujacg BOTACT® zale-
cany jest w przypadkach ko-
niecznosci poprawy izolacji ttu-
migcej hatas oraz kompensacji
naprezen poziomych z podtozy
krytycznych, przenoszonych po-
srednio na okfadziny z ptytek ce-
ramicznych.

Gtownym elementem w  tej
technologii jest ptyta ttumigco-
-kompensujaca BOTACT®.
Ta prosta w obrobce ptyta
posiada szereg decydujacych
o jej walorach wtasciwosci.

Gtéwne obszary zastosowania,
to remonty starych budynkow
oraz budynkéw uzytecznosci
publicznej np. hotele, sklepy,
biura.

5 powodow, dla ktérych warto skorzystac z naszych plyt:

=4
4 Ochrona przed hatasem (izolacja dzwiekowa)

13 dB pod ptytkami ceramicznymi, do 30dB przy wykfadzinach

& Izolacja cieplna

Podwyzsza komfort mieszkania

/(i Niska nadbudowa

Y Grubos¢ ptyty tylko 6 mm

§ Bardzo prosta w uktadaniu

Mozna ciag¢ nozem do tapet

Kompensacja naprezen
Redukuje naprezenia poziome z podtozy krytycznych

LTS
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Prosty system

Popekany jastrych
(uktad warstw w systemie)

Stare podtogi drewniane
(uktad warstw w systemie)

Stare oktadziny ceramiczne, ptyty wiérowe
(uktad warstw w systemie)
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Podktad z BOTACT® D 11

Klejenie ptyty z BOTACT® M21,
M 29, MULTILIGHT

Ptyta ttumiaco-
kompensujgca BOTACT®
Klejenie ptytek ceramicznych

zBOTACT®* M 21, M 29,
MULTILIGHT

Warstwa ptytek
ceramicznych

Zaprawa do spoin
BOTACT® M 30 lub
MULTIFUGE

Podktad z BOTACT® D 15

Klejenie ptyty z BOTACT® M21,
M 29, MULTIL/IGHT

Ptyta ttumigco-
kompensujaca BOTACT®

Klejenie ptytek ceramicznych
z BOTACT® M 21, M29,
MULTILIGHT

Warstwa plytek
ceramicznych

Zaprawa do spoin
BOTACT® M 30 lub
MULTIFUGE

Podktad z BOTACT® D 15

Klejenie ptyty z BOTACT® M21,
M 29, MULTILIGHT

Ptyta ttumiaco-
kompensujgca BOTACT®
Klejenie ptytek ceramicznych
zBOTACT®* M 21, M 29,
MULTILIGHT

Warstwa ptytek
ceramicznych

Zaprawa do spoin
BOTACT® M 30 lub

MULTIFUGE



Wskazowki dla montazu

Spoiny w drewnianych podfogach nalezy wypetnic¢ akrylem
BOTACT® A 4.

W celu unikniecia m. in. tworzenia sie mostkow dzwigkowych
nalezy zamontowac pasma dylatacyjne. Mozna je wyciac z ptyt
BOTACT®.

Mineralne masy samopoziomujace BOTACEMP M 49 (do 15 mm)
BOTACEM® M 50 (do 10 mm) lub M 51 (5-30 mm) uzywane sa
do wyréwnywania nieréwnych podfozy, co znacznie upraszcza
montaz. Jako podkfad proponujemy zastosowac zywice BOTON®
E 120 z posypka z piasku kwarcowego (0,6 — 1,2 mm).

W celu unikniecia tworzenia sie mostkow dzwiekowych styki ptyt
powinny byc¢ oklejone zwykig tasma klejaca dostepna w handlu.

Do przyciecia pfyty ttumigco-kompensujacej BOTACT wystarczy
noz do tapet.

Plyta ttumigco-kompensujaca BOTACT® powinna byc stosowana tylko wewnatrz budynkdw.
Zamontowanie elektrycznego ogrzewania podfogowego w systemie BOTACT® nie sprawia
wiekszych problemdw. Ogrzewanie podfogowe jest montowane w fozu klejowym miedzy ptyta
BOTACT® a ptytkami ceramicznymi.

Dane techniczne.

Baza materiatowa:

lateksem.

Wymiary ptyty:

100 x 60 cm = 0,60 m?
Grubos¢:

6 mm

Ciezar plyty:
Ok. 0,8 kg

Redukcja hatasu wywotanego efektem krokowym:

Ptyta z wiokien polimerowych wigzana 13 dB przy oktadzinach z ptytek ceramicznych

(zgodnie z DIN EN ISO 140-8 ) do 30 dB przy
wykfadzinach tekstylnych

Klasa przeciwpozarowa wg DIN 4102:
B2

Opakowanie:
20 ptyt = 12 m? w kartonie
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Podfoza mineralne nalezy za-
gruntowac gteboko penetruja-
cym s$rodkiem BOTACT® D 11.
W przypadku podtozy gtadkich,
nienasigkliwych, np. starych wy-
kfadzinach z plytek, jest stoso-
wany srodek zwiekszajacy przy-
czepnos¢ BOTACT® D 15.

Nastepnie na podtoze sg nakle-
jane plyty ttumigco-kompen-
sujgce BOTACT®. W celu dobre-
go sklejenia nalezy uzy¢ ela-
stycznej zaprawy klejgcej o pod-
wyzszonych parametrach (Klasa
C2 zgodnie z PN-EN 12004).
Do tego celu zalecamy spraw-
dzone zaprawy klejowe do pty-
tek firmy BOTAMENT®:

Prosty montaz

B BOTACT® M 21, elastyczna
zaprawa klejowa dla
wszystkich podtozy

Bl BOTACT® M 29,
grubowarstwowa zaprawa
klejowa

B MULTILIGHT
Lekka zaprawa klejowa
o szerokim obszarze
zastosowania

Zastosowanie powyzszych za-
praw klejowych zalezy od wybo-
ru okfadziny z ptytek ceramicz-
nych (patrz instrukcje technicz-
ne). Plyty BOTACT® docinamy za
pomoca noza tapicerskiego. Do

klejenia ptytek ceramicznych, na
ptycie ttumigco-kompensujacej
BOTACT®, zalecamy stosowanie
rowniez zapraw klejowych z kla-
sy C2. Do wypetnienia spoin sto-
sujemy mineralng, elastyczng
zaprawe do spoin BOTACT®
M 30 lub MULTIFUGE oraz sili-
kon BOTACT® S3 lub S5. W po-
mieszczeniach mokrych lub wil-
gotnych nalezy wykona¢ izo-
lacje przy pomocy BOTACT®
MD 28 lub ptynnej folii uszczel-
niajacej BOTACT® DF 9 Plus.

Docinanie plyt ttumigco-kompensujacych BOTACT®

Przyklejanie ptyt do podfoza

Nanoszenie zaprawy klejowej na plyte.

Klejenie ptytek na plyte ttumiaco-kompensujaca BOTACT®

Znajdziecie nas Panstwo w internecie: www.botament.pl

EECE

5



Produkty stosowane w systemie
BOTAMENT®

BOTACT D11
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BOTACT®° D 11
Srodek gruntujacy

BOTACT® M 29
Grubowarstwowa
zaprawa klejowa

MULTIFUGE
Zaprawa do spoin

o szerokim obszarze
zastosowania

BOTACT®*S 3
Silikon
do marmuru

BOTACEM® M 51
Samopoziomujaca
masa do podtdg

od 5-30 mm
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BOTACT®° D 15
Srodek gruntujacy
do podtozy
niechtonnych

MULTIL/IGHT
Lekka zaprawa klejowa
o szerokim obszarze
zastosowania

BOTACT° A 4
Akryl

BOTACT® M 49
Samopoziomujaca
masa do podtdg

do 15 mm

BOTON® E 120
Zywica epoksydowa
do gruntowania

Znajdziecie nas Panstwo w internecie: www.botament.pl
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BOTACT® M 21
Elastyczna zaprawa
klejowa

BOTACT® M 30

Elastyczna zaprawa do
spoin

BOTACT*S 5

Silikon sanitarny

BOTACT® M 50
Samopoziomujgca
masa do podtog

do 10 mm
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Siedziby BOTAMENT® Systembaustoffe

l Biuro handlowe
Zaktady produkcyjne

BOTAMENT " BRE(0
SYSTEMBAUSTOFFE

ul. Pradzynskiego 20 Biuro handlowe

63-000 Sroda Wikp. tel. (061) 286 45-20, -33
. fax (0 61) 286 45-14
info@botament.pl Biuro techniczne
www.botament.pl tel. (061) 286 45-17

fax (0 61) 286 45-14
Dziat marketingu

tel. (061) 286 45-11

fax (0 61) 286 45-14



